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  深圳市华宇创精密电子有限公司   Prduct specification 
Product name TF CARD PUSH-PUSH connector normal Atype date 2013-11-23

Part no HYCXX-TFXX-XXX Rev A 

1.適用范圍（scope）： 

   本規范適用 TF CARD PUSH-PUSH TYPE 連接器，內容包含：物料規格，產品規格及電氣

特性，機構特性，環境特性及測試方式。(This specification is applied to the requirements for TF 

CARD PUSH-PUSH TYPE CONNECTOR. this specification covers the materials, ratings, 
electrical, mechanical and environmental performance of the applicable product description and test 
method.) 
 

2.材質（material）: 

   主體(Housing material)：High temperature plastic,UL94V-0 

   端子(contact):Copper alloy plating,gold over ni on contact area&tin over ni  

   外壳（shell）：SUS Ni plating 

 

3.基本規格（general specification）: 

  產品要符合產品圖規定設計及結構尺寸要求。（Product shall be of the design,construction and 

physical dimensions specified in the applicable product drawing.） 

額定電流 Current Rating 0.5 A   AC/DC Max 

額定電壓 Voltage Rating 100V   AC/DC 

工作溫度范圍 Operating Temperature Range -25℃ ~ 85℃ 

存储温度范围 Storage Temperature Range -40℃ ~ 90℃ 

环境湿度范围 Ambient Humidity Range 95﹪ R.H. Max  

核准： 冯壹 制作： 张巧 
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Product name TF CARD PUSH-PUSH connector normal Atype date 2013-11-23 

Part no  Rev A 

4.電氣性能(Electrical performance) 

Item Standard Test Method

接觸阻抗 

Contace resistance 

測試前 100 毫歐,測試後變化量不超過 50 毫歐。 

 100 milliohms maximum,initial 50 milliohms maximum 
change,throughout testing 

IEC512-2-2A

额定电流 

Current rating 

當電流每增加 0.5 安培，环境温度上升不超過 30 度  

 0.5Amperes per contact,without exceeding 30°C 
temperature rise above ambient 

IEC-512-PT3

絕緣電阻 

Insulation resistance 

測試前 1000 兆歐，測試後 100 兆歐最小。 

1000 Megohms minimum,initial 100 Megohms 
minimum,after 1 minute @ 500Vdc 

IEC512-2-3A

耐電壓 

Dielectric 
Withstanding 

Voltage 

在 500 伏電壓持續 1 分種下，漏電電流最大 1 毫安  

No shorting during 1 minute @ 500 Vac rms,with 1 mA 
maximum current leakage 

IEC512-2-4A

 

5.機械性能（Mechanical Performance）： 

插座夾持力 

Single socket holding 
force 

在 25 毫米/分種速度下插拔，最小力量 0.8 牛 

0.8N minimum push out @ 25 mm/minute 
EIA-364-29A

單針保持力 

Single pin holding 
force 

在 25 毫米/分種速度下拔出，最小力量 1 牛 

1N minimum push out @ 25 mm/minute 
EIA-364-29A

插拔力 

Total mating force 

在 25 毫米/分種速度下插入，最大力量 9.8 牛 

9.8N maximum at 25 mm/minute 
EIA-364-13A

耐久性 

durability 

10000 次插拔，接觸電阻不超過低級 

10000mating cycles,without exceeding lowlevel contact 
resistance 

EIA-364-09B
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Product name TF CARD PUSH-PUSH connector normal Atype date 2013-11-23 

Part no  Rev A 

6. 環境性能(environmental performance): 

Item Standard Test Method 

機械沖擊

Mechanical shock 

以條件 A 設定，不大於 100 納秒的不連續測試 

No discontinuities greater than100ns,Test condition A 
EIA-364-27A

振動 

Vibration 

以條件Ⅲ設定，間隔不大於 100 納秒 

No discontinuities greater than 100 ns.Test conditionⅢ 
EIA-364-28A

恒溫恒濕 

Humidity 

24 小時內 10 次交替測試 

10(24 hour)cycles with connector mated 
EIA-364-31A

熱衝擊 

Thermal shock 

1 小時內 5 次交替測試零下 55 度與 85 度 

-55℃ to +85℃,5(1 hour)cycles 
EIA-364-32B

混合氣體 

Mixed flowing Gas 

在未插拔情況下依Ⅱ類環境要求測試 96 小時

Environmental Class Ⅱ for 96 hours with connector 

unmated 

EIA-364-65 

7.其它（others）： 

Item Standard Test Method

耐焊錫熱性 

Resistance to 
soldering heat 

產品與 PCB 板同時處於溫度 260 正負 5 度時間 10 秒

正負 5 秒內。 

Connector mounted on pcb solder tail shall be immersed 

in soldering both at temperature of 260±5℃ for 10.0

±5sec(be applied SMT type) 

EIA-364-56 

沾錫性 

Solder ability 

吃錫范圍百分之 95 以上 

Solder Wetting 95％ of immersed area must show no 

voids, pinholes 

EIA-364-52 
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Max 鹽霧測試 

Salt spray 

鹽務測試 48 小時，測試溫度為 35 度鹽水濃度 5% 

48 hours, the temperature is 35 degrees salt 
concentration of 5% of the fog test 

IEC68-2-11 

平整度 

Flatness 

IR 前管控 0.08mm Max, IR 后管控 0.12mm Max 

Before IR control 0.08mm Max, IR control 0.12mm Max after 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Product name TF CARD PUSH-PUSH connector normal Atype date 2013-11-23

Part no  Rev A 

8.測試爐溫曲線（Test temperature curve）： 

 

 

10.注意（Note）： 

   以上所述其力量測試均為焊板後測試。（Above the power of the test panels are 

welded after the test。） 
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